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Befragungstitel BIBB-Vertragslöserstudie 2002  

DOI 10.7803/308.02.1.1.10 

Kurzbeschreibung 

Schriftliche Befragung von Auszubildenden, bei denen ein 
Ausbildungsvertrag gelöst wurde, zu den Themen Zeitpunkt 
und Gründe für die Vertragslösung sowie zum beruflichen 
Verbleib nach einer Vertragslösung. 

Erhebungsjahr 2002 

Erhebungseinheit Vertragslöser 

Themenschwerpunkt Ausbildung 

Datenzugangsmöglichkeiten Scientific-Use-File 
Gastwissenschaftleraufenthalt, Daten-
fernverarbeitung, Zusatzvariablen  
(für Volltext-, Sonder- od. regionale Variablen) 

Variablenanzahl1 SUF: 55 GWA: 56 VT: 3 SV: 12 

Grundgesamtheit 
alle Auszubildenden in Deutschland, bei denen nach Anga-
ben der beteiligten Kammern im Ausbildungsjahr 2001/2002 
ein Ausbildungsvertrag aufgelöst wurde 

Gewichtung/Hochrechnung keine 

repräsentative Region Ost/West 

Fallzahl 2.325 

Erhebungsverfahren schriftlich-postalische Befragung 

Auswahlverfahren Zufallsauswahl der Kammerlisten 

Erhebungsdesign Querschnittdesign 

Bemerkung 

Vorgängerstudie BIBB-Befragung von 1996 zu Vertragslö-
sungen; Frauen und Männer, die im Ausbildungsjahr 
2001/2002 einen Ausbildungsvertrag gelöst haben.  
Zu Auswahlverfahren: Kammerauswahl repräsentativ bzgl. 
Vertragslösungsquoten 2000 des StaBu. 

Links 
BIBB-FDZ Metadatenportal: 
http://metadaten.bibb.de/metadaten/58 
Projektseite: https://www.bibb.de/de/699.php 

Stichworte 
Zeitpunkt Vertragslösung, Gründe für Vertragslösung, berufli-
cher Verbleib nach einer Vertragslösung, Ausbildungsab-
bruch, Vertragslösungen 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                           
1 Jeweils ohne Personen-/Spellkennzeichen.  
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